Otazka Cislo 3
Hardware PC komponent

PocitaCova skrin (case)

- Na vysku (tower) x na Sitku (desktop)

- Drzi komponenty pohromadé a ,,v bezpeci“ (od mechanického poskozeni ¢i odpojeni néjaké soucastky za
béhu > Kdyz totiz za béhu néco odpojite (napf. RAMku), velmi pravdépodobné "odpélite" treba zakladni
desku)

- Znacky: Corsair, Rosewill, Zalman

- Doddva ,energii“ jednotlivym komponentam (skrze zakladni desku)

- Je dllezité mit i néjakou rezervu pro budouci upgrade (min 500W, idedlné 650W)

- Ze zdroje poté vede velké mnozZstvi kabell s riznymi typy konektor( pro napajeni riznych komponent
- Znacky: Seasonic, Eurocase, Fortron
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Dodatecné napajeni Graficki karta
(zakladni deska)

(zédkladni deska)

- -
’
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Molex Disketové SATA napéjeni
(optické mechaniky) mechaniky (pewné disky)

Zakladni deska (motherboard)
- Zajistuje pevné uchyceni komponent, jejich napéjeni elektrickym proudem a téz pfenos dat mezi nimi
- Elektronické soucastky, které fidi pfenos dat mezi nimi a jejich funkci = ¢ipova sada (chipset)
e Na tomto zavisi, které procesory ¢i RAMky je mozné do desky umistit
oV minulosti ji Fidily 2 ¢ipy — Northbridge a Southbrigde
e Northbridge: zajistoval komunikaci mezi procesorem (CPU), operaéni paméti (RAM) a grafickou kartou.
Pro stale vyssi vykon a objem prenesenych dat vSak zacal predstavovat Uzké hrdlo a proto se zacal
integrovat pfimo do CPU.
e Southbridge: I/O operace (vstup/vystup). Zprostfedkovava komunikaci mezi disky, USB, LAN, audio... Na
desce ho nalezneme jako Cip s pasivnim chladi¢em.

Sloty a konektory
1) RAM
e Sloty obvykle 4, barevné odlisené kvuli technologii Dual channel.
e Technologie umozZnuje komunikaci mezi paméti a fadicem ve dvou kandlech, ¢imz zajisti vyssi rychlost.
Pro idealni vyuZiti vykonu bychom méli vloZit vidy 2 stejné paméti RAM do slotl stejné barvy. Par paméti
by mél mit vzdy shodnou kapacitu i rychlost.



2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

e Moderni desky podporuji i Quad channel, ktery ma kanaly 4 a fadic tak dokaZe pfistupovat hned ke 4
pamétim najednou.

CPU

e Klicovou roli hraje pfi vybéru zakladni desky typ procesoru, ktery na ni chcete provozovat

e Socket oznacuje patici, do které je Cip s CPU zasazen. Kazdy vyrobce procesoru (tedy Intel a AMD)
pouziva rizné sockety pro rizné procesory. Zakladni deska je tedy témér vidy vazana na vyrobce
procesoru a na fadu procesord.

Otvor

Tlacitka

USB

Napajeni

SATA —slouzi pro pfipojeni pevnych diskf

Sloty pro karty

PCl Express — vysoka rychlost, pro pfipojeni grafické karty

vvvvvv

10) PCI Express x1 - modernéjsi rozhrani pro pfipojeni béznych zafizeni na zakladni desku ( napt. kvalitnéjsi

zvukova karta s pozlacenymi zdirkami)

11) Periferie

konektory pro audio (jack pro sluchatka (zeleny), mikrofon (¢erveny), line in),

sitovy konektor pro LAN (internet) — zasuvka typu RJ 45 LAN

USB porty

DVI konektor pro monitor

VGA konektor pro monitor (starsi)

PS/2 port, do kterého se v minulosti zapojovala klavesnice (fialova) a mys (zelend) (moderni klavesnice a mysi
se zapojuji do portu USB)

HDMI (umi pfenaset i zvuk)
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Procesor (CPU - Central Processing Unit)

Oznacovan jako "mozek pocitace"

Jedna se o mikrocip, ktery dokdzZe rychle provadét jednoduché logické operace, kterym se fika instrukce

e Pomoci instrukci jsou potom zapsané pocitacové programy (software). Ty se nahraji do paméti a
procesor jejich instrukce postupné spousti, ¢imz se vykonava béh programu

VNV Vevs Vs VIV s evV Ve

Chlazeni probiha vzduchem (béznéjsi, ¢im vétsi tim tissi) ¢i vodou (mensi velikost chladice)

Instrukéni sada

Seznam instrukci, které umi procesor vykonat.

Mezi ty nejzakladnéjsi instrukce procesoru patfi napf: ¢teni a zapis z/do médii, aritmetické operace (s¢itani,
odcitani, nasobeni, déleni), porovnavani nebo podminecné spusténi instrukce. Kazdy pocitacovy software,
jakkoli sloZity, se ve finale skldda z velkého poctu téchto jednoduchych instrukci, které jsou postupné
vykonavany.

V soucasné dobé pouZivaji osobni pocitace instrukéni sadu x86, nejcastéji v 64bitové verzi. Tu podporuji
vsichni vyrobci procesorll a pravé diky tomu si napf. Windows nainstalujeme jak na procesor AMD, tak na
procesor Intel. Za zminku stoji, Ze vétSina mobilnich zafizeni pouziva architekturu ARM. Proto si aplikace z PC
nespustime na telefonu, pokud je pro néj nékdo neupravi. Instrukéni sadé se Casto fika architektura.

Tranzistory

Samotnou logiku pocitace vykonavaji tranzistory

Ty se zacaly shlukovat do tzv. integrovanych obvodu. V dnesni dobé jich neni problém naskladat nékolik
miliard do Cipu o velikosti nékolika mm2. Tento Cip nazyvame mikroprocesor (v dnesni dobé prakticky
procesor=mikroprocesor)



Vnitini stavba mikroprocesoru

System
Agent &

i Controllen

including | %
DMI, Display] =

and Misc. /0] %

- Jadra
e RuUzné aplikace vyuZivaji rlizné Cipy a pocitac funguje rychleji. Ackoli je to pomérné komplikované, mlze
jedna aplikace pouZivat i vice jader a fungovat potom rychleji (déla to napf. webovy prohlizec).
- ALU (aritmeticka a logicka jednotka) je ¢ast jadra, zodpovédna za vykondavani instrukci.
- Registr - extrémné rychld pamét, které je také omezené mnozstvi. Pravé sem si procesor prehraje data
aplikaci, se kterymi momentdalné pracuje, aby k nim mél rychlejsi pfistup, nez napf. z RAM.
- Cache
e Jakmile potfebuje jadro néjaka data velmi ¢asto, je pro néj nevyhodné sahat stale znovu a znovu do
paméti RAM. A registr je omezeny, mlZe obsahovat pouze data nutna pro béh aktualnich program.
Proto existuje dalsi stupen mezipaméti - cache. Ten md jesté 3 stupné - L1, L2 a L3. (L1 a L2 by mély byt
rychlé, L3 hlavné velké) Rychlost i kapacita cache se pohybuje mezi RAM a registry. Cache jsou vétsinou
sdilené mezi jadry.

Graficky procesor = integrované grafické karty (zatim nejsou pfilis vykonné)

Kontrolery - fidi tok dat mezi jeho jednotlivymi ¢astmi a okolim.

Parametry
- Pocet jader
- Taktovaci frekvence
- Pamét cache (U cache L1 a L2 zalezZi na velikosti a rychlosti, u L3 hlavné na velikosti)
- Patice —s jakym socketem (na zakladni desce) je kompatibilni (nap¥. ZD podporuje socket 1155, cozZ je socket
procesort Intel i3, i5 a i7)

Znacky
- Intel
e |3,i5,i7, Xeon (servery)
o Mikroarchitektury: Sandy Bridge (velikost tranzistoru 32 nm), Ivy Bridge (22nm) a Haswell (22nm).
o Technologie
o Hyper-Threading: S technologii Hyper-Threading se jadra ve vicejadrovych procesorech chovaji
tak, jako by jich bylo jesté vice. MliZzeme zjednodusené fici, Ze se jedno jadro potom chova jako
vice jader (nékdy hovofime o virtudlnich jadrech).
o Turbo Boost: umoziiuje dynamicky ménit taktovaci frekvenci procesoru a zrychlit ho tehdy, kdy
je to potieba. Je to vlastné automatické taktovani s tim rozdilem, Ze procesor se po vykonu zas
"zklidni" a zbytecné se nehreje.
- AMD
e AMD A-Series - Procesory s CPU i GPU (dohromady oznacovano jako APU)
e AMD FX - Klasicka linie CPU



e Mikroarchitektura: K11 "Bulldozer" (32nm) a K11 "Piledriver" (32nm)
e Turbo Core: viz Turbo Boost

Operacni pamét (RAM — Random Access Memory)

Pracovni prostor procesoru (odklada si sem vSechna data, se kterymi pravé pracuje)
RAM se zasadi v podobé (pamétovych) modull do zakladni desky
Moduly: odborné se jim fikad DIMM nebo nékdy také jednoduse sticks (tycinky)

M CORSAIR

Aktualni DIMM paméti vyuZivaji tzv. dvojitou rychlost pfenosu data (DDR = Double Data Rate)
Technologie DDR je verzovana, aktualni verze je 3, i kdyZ uZ existuji i DDR 4.
Dnesni zakladni desky podporuji tzv. dual channel, tripple channel nebo quad channel. To znamena, Ze umi
najednou pristupovat k 2, 3 nebo ¢tyfem modulim paméti. Teoreticky je tedy vyhodnéjsi vlozit 2x 4 GB
modul do dual channelu neZ 1x 8 GB jako jeden modul
Po odpojeni proudu se vymaze
Jakmile pocitac operuje pfi nedostatku paméti RAM, dostane se do situace, kdy potrebuje vice paméti, nez
kterou ma dostupnou. Tato situace ma viceméné 2 mozna feseni:

o Pad systému - Operacni systém je zastaven, jelikoZ neni moZné dale zpracovavat instrukce.

o Swapovani - Dalsi data se za¢nou misto do RAM nahravat na pevny disk. Tato situace se hlavné s

plotnovym pevnym diskem projevi obrovskym propadem ve vykonu a vysokym vytizenim disku

MuZeme zjednodusené Fici, Ze pamétova rezerva nam umozni plynulejsi béh softwaru. Hlavné u her jsou
paméti RAM velmi dulezité, protozZe zabrani "donacitani" dat, ktera se do RAM nevesla. Takové nacitani
béhem hry se podepiSe na plynulosti herniho zazitku. Abychom nezUstali jen u her, s nizkou kapacitou RAM
nebudete moci pracovat napf. s vétSim mnoZstvi otevienych zalozek v prohlizedi.
Znacky: Samsung, Corsair

Graficka karta

Funkce:
o Vykresluje obycejny 2D obraz na monitoru
o Vypocitava, uklada si a zobrazuje 3D objekty
o Urychluje zobrazeni videa
Pfebira z procesoru znacnou ¢dst zatéze
Pro 3D zobrazeni je nutné pouzit standardizované knihovny pro praci s grafickymi daty
o DirectX (Windows)
o Open GL (Windows i jiné)



Stavba
- Vlastni (graficky) procesor (GPU), téZ ma taktovaci frekvenci, mnohem vice jader (i stovky)
- Procesory grafickych karet maji nékolik jednotek pro specifické ulohy (typicky pro shadery, texturovani a
renderovani (tvorba obrazu) celkového vystupu)
- Pamét RAM a to obvykle v podobé& DDR 5 na frekvenci nékolika GHz a o velikosti nékolika GB. Zatimco pamét
RAM na zakladni desce je hrami vyuZivana zejména pro nacitani napf. map a zvuk(, RAM grafické karty slouzi
k ukladani grafickych dat, zejména textur

Konektory

e il (1]

HDMI DVI-D VGA ©itnetwork ez

DVI - nejpouzivanéjsi digitalni rozhrani pro pfipojeni sou¢asnych monitord, televizi a projektor(. Vyskytuje se
v modifikacich DVI-I a DVI-D. DVI-I je stoprocentné kompatibilni s DVI-D a ma navic i analogovy vystup, ktery
Ize pomoci prevodky prevést na VGA.

VGA konektor se na novych grafickych kartach jiz ptilis nenachazi (pro vétsi rozliseni a displeje na ném vznika
neprijemné ruseni)

- HDMI - kompaktni rozhrani pro digitalni pfenos videa a zvuku, typicky pro propojeni PC a televize.
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DisplayPort — Ize ho prevést na DVI nebo HDMI. Mél by v budoucnu DVI nahradit. Pozor, sice ho Ize prevést
na DVI a pfipojit na néj DVI monitor, ale opacné to nefunguje

Vyrobci
- NvVidia
o Série: GeForce GTX (High-end) - GeForce GT, GTS a nékteré GTX (stfedni fada) - GeForce nebo
GeForce G a GeForce GT (Low end)
o Technologie SLI: spoji nékolik grafickych karet tak, aby se secetl jejich vykon
o Technologie 3D Vision: umoZriuje pomoci 3D bryli stereoskopické (vyvolani prostorového viemu 2D
predlouhou) hrani her
- AMD (drive ATI)
o Série: R5 (Low end), R7, R9 (High-end)
o Technologie CrossfireX: viz SLI
o Technologie Eyefinity: spojovani monitord pro dosazeni vyssiho rozliseni



